


1.SCOPE【适用范围】

This specification covers the SD series.

【本规范围适用于卡类连接器 SD 系列产品】

2.PRODUCT NUMBER AND PART NAME 〔产品料号及产品名称〕

Product Number〔产品料号〕

3.CONSTRUCTION & COMPONENTS〔构造&组成零件〕

Based on construction drawing.〔依照工程图〕

4.RATINGS〔标准定额值〕

1.0V MAX

0.5A MIN

Operating temperature〔使用温度范围〕

5.TEST CONDITION（试验条件）

The test and measurement，unless otherwise specified，shall be carryout   

at a temperatureof15 to 35℃，

Relative humidity of 25 to 85%，and atmospheric pressure of 86 to 106kPa。

However，when any doubt arises on the judgment value under it，the test  

 and measurement shall be carry out at a temperature of 20±2℃ ,relative

 humidity of 60 to 70 %,and atmospheric pressure of 86 to 106kPa.

(除非特别说明之外，一般试验及测量将于温度15～35℃，相对湿度25～85℃，大气

压力86～106kPa。之条件下完成，但若上述条件下有任何影响判定值的疑虑，可考

虑在温度20±2℃，相对湿度60～70℃及大气压力86～106kPa之条件下完成试验。）

Appearance：By looking，there shall not be any abnormality such as 

deformity，exfoliation of  plating，etc.,which can reduce performance.

 No defect such as cracks scratches or blemishes

(外观:经目视观察,外观不可有变形,电镀脱落等会降低其功能的异常现象,也不可有,

严重破裂刮伤或污损之缺默.)

A0

REV. ECN.NO. APPROVED DRAWN

核准： 审核: 报告人：

Product Name〔产品名称〕

SD+MINISD connector

Item〔项目〕 Standard〔规格〕

DATE

Rated voltage〔额定电压〕

Rated current〔额定电流〕

－40℃～﹢85℃(Humidity rage 85%RH MAX.)

(AC/DC)

电话:0755-27575531   传真:0755-27576267

正式发行

REVISION
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No.
(编号）

Contact Mate connectors measure by dry circuit，

Resistance 20mV MAX.,100mA(结合连接器后测试)

[接触阻抗] {ELA-RS-364-06}[See Figure 1]

Insulation Mate connectors apply 500V DC between

Resistance adjacent terminal or ground.[结合后

[绝缘阻抗] 对独立之端子施加500V DC 电压测试]{EIA-364-21B}

Withstan Mate connectors ,apply 500V DC AC for 1

ding  minute between adjacent terminal 

Voltage or ground.[对各端子施加500V AC 

[耐电压]  之电压持续1分钟]{ELA-364-20A.Method B}

核准： 审核: 报告人：

电氯特性测试报告（ELECTRICAL EFFICIENCY）

No Bredkdown.[不可故障]

Test Method（试验方法） Requirement（性能要求）

80mΩ  Max.

1000MΩ  Min

6.1

6.2

6.3

Item（项目）
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No.
(编号）

Measure forces necessary to push Terminal

Normal force (Speed:25±3mm/minute) Displacement:1.7mm

[弹力]
[测量单一端子压缩1.7mm 所需之弹力]

Terminal
Apply axial pull out force on the Terminal

retention force
assembled in the housing.(Speed:25±3mm/minute)

保持力
[测量将探针由塑胶本体同轴向拉出可承受之保持力]

Connectors shall be subjected to 5000 cycle of Normal     Redution of

Durability  Insertion and With drawal.(speed:100±3mm/minute)  force       Original

耐久性 Displacement:0.7mm [弹力]

1.[连接器必须承受5000次的插拔循环] Contact   100MΩ  Max

2.[测试速度100±3毫米/分钟] Resistance

3.压缩行程:0.7毫米] [接触阻抗]

核准： 审核: 报告人：

[单一端子]

机械特性测试报告（MECHANICAL EFFICIENCY）

 force 20% loss

7.2

Item（项目） Test Method（试验方法） Requirement（性能要求）

7.1

100gf-200gf

Only per Terminal

[单一端子]

7.3

0.3kg Min.

Only per terminal

电话:0755-27575531   传真:0755-27576267

深圳市华宇创精密电子有限公司

地址：深圳市宝安西乡前进二路135号河西航城工业区C栋

Choice 付蓉 张巧



No.
(编号）

8.1 Humidity 40±2℃ in temperature and 90～95%RH Appearance No damage

耐湿性试验 for 96 hours. After testing connector [外观] 不可破坏

 shall be left alone for 1 to 2 hours Contact   100MΩ

in a room ambiet.[温度40±2℃，相对湿度 Resistance  Max

90～95%，持续96小时。经试验后，连接器须 [接触阻抗]

于室温中1～2小时，再测定其值。] Withstanding Must meet

{ELA-3s64-31A，Method Π  ，condtion A}  Voltage[耐电压] No.6.3

8.2 Salt spray Salt concentration:5%/Temperature :35±1℃ Appearance No damage

[盐水喷露  Testing time:24 hours,After salt is removed [外观] 不可破坏

试验] by runing water and a drop is removed,it is  Contact   100MΩ

measured【盐水比重：5%/温度：35±1℃】【试验 Resistance  Max

时间：24小时，用清水将残留盐份清洗并将水滴 [接触阻抗]

清除后，才可测量．］{ELA-364-26A,Condtion A}

8.3 Solderability Soldering time：3-5sencond（Use flux）Solder      95% min.of solder area

[焊锡性试验] Temperature：245±5℃[焊锡时间3-5秒（使用助溶剂） [焊锡面积的95%]

[焊锡温度：245±5℃]{ELA-364-52}

8.4 Thermal Temperature:-55→20～35→85→20～35℃ Appearance[外观] No damage

shock Temp .Time:30→5→30→5(minute)Cycle:5 Contact Resistance 不可破坏

[热冲击试验] cycles./5个循环{ELA-364-32B，Condtion 1} [接触阻抗] 40MΩ  Max

8.5 Resistance Place the connector on the P.C.Board,the n  1.Without deformation of  ease

to solderin immerse the solder pin up to the surface of      or excessive lossen

heat[焊锡性] the board in the solder bath at 260±5℃ for 2.Electrical characteristics 

10seconds shall be satisfied

[将连接器置于PC板上，然后将露出PC板表面的Pin [电气特性必须符合规格]

脚部分浸入260℃±5℃的锡炉中10秒]

核准： 审核: 报告人：

      环境其他特性测试报告（ENVIRONMENTAL EFFICIENCY AND OTHERS）

Item（项目） Test Method（试验方法） Requirement（性能要求）
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9.2 CONNECTOR TESTS AND SEQUENCES [测试顺序]

XX Examination or product 1  3  1  3 1  5 1  7 1  4 1  4 1  5 1  5

6.1 Contact resistance 2 2  4 2  5 2  5 2  5 2  4 2  4

6.2 Insulation resistance 3  6 ﹣﹣﹣

6.3 Withstanding Voltage 2 ﹣﹣﹣

7.1 Normal force ﹣﹣﹣

7.2 Terminal retention force 4 ﹣﹣﹣

7.3 Durability 3 ﹣﹣﹣

8.1 Humidity 4 ﹣﹣﹣

8.2 Salt spary 3 ﹣﹣﹣

8.3 Thermal Shock 3 ﹣﹣﹣

8.4 Soldersbility 3 ﹣﹣﹣

8.5 Resistance to soldening heat 3

核准；                    审核；                  报告人；

No.

9.1 回流温度曲线焊接耐热性测试（Reflow profile for soldering heat resistance testing）

Test Examination Test Group

F G XItem A B C D E
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